附件4：
证券代码：300316                                   证券简称：晶盛机电
浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                       编号：2020-002
	投资者关系活动类别
	□√特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观

□其他 

	参与单位名称及人员姓名

	姓名
	工作单位
	职务

	
	陈子坤
	广发证券
	分析师

	
	李蒙
	广发证券
	分析师

	
	姚健
	国盛证券
	分析师

	
	彭元立
	国盛证券
	分析师

	时间
	2020年5月20日

	地点
	杭州

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书陆晓雯、证代陶焕军

	投资者关系活动主要内容介绍

	1、公司一季度经营情况介绍？
答：2020年第一季度，公司整体经营情况较为稳定，新型冠状病毒肺炎疫情对行业春节后开工时间有所影响，但光伏及半导体产业长期具有较好的发展前景，基于平价预期及技术进步的不断推动，部分光伏下游硅片厂商启动了扩产，上游设备厂商迎来发展机遇，报告期内，公司按计划推动在手订单的交付、验收工作，2020年第一季度，公司实现营业收入71,617.86万元，同比增长26.13%；归属于上市公司股东的净利润13,423.71万元，同比增长6.27%。
2、公司目前在手订单情况？ 

答：截止2020年3月31日，公司未完成合同总计29.81亿元，其中未完成半导体设备合同4.7亿元。（ 以上合同金额均含增值税）
3、今年以来公司研发进展情况？
答：截止2020年3月31日，公司及控股子公司获授权的专利408项，其中发明专利56项，实用新型335项，外观专利17项。
公司自主开发的8英寸硅外延炉已进入客户量产测试阶段。硅外延炉是用于在硅片上生长外延层的专用设备，属于CVD设备类，开拓了公司在硅材料加工设备领域又一全新的产品类别。8英寸硅外延炉，兼容6寸、8寸外延生长，具有外延层厚度均匀性和电阻率均匀性高的特点。
公司为半导体客户定制化开发8寸、12寸切磨抛车间的自动化解决方案，有助于客户减少操作人员，降低工人的劳动强度，提高生产效率，提高产品品质，为客户在大尺寸单晶硅片切磨抛生产提供强有力的支撑和保障，同时也在半导体行业树立晶片加工车间的工业4.0样板。
公司加大半导体新产品的研发，硅材料生产、加工装备产业链日渐完整，形成了覆盖半导体单晶硅生长、切片、抛光、外延四大核心装备为主的产品体系，及半导体石英坩埚、硅片抛光液、半导体阀门、管件、磁流体真空密封装置等具有较高技术及经济价值的辅材耗材产品体系，进一步彰显公司在半导体关键材料装备领域的技术研发实力。
4、公司设备合同收款方式的情况？

答：公司主要设备销售合同的收款方式保持稳定，一般是4:3:2:1，即在双方合同签订后客户支付合同金额的40%、公司发货前客户支付合同金额的30%、产品验收合格后客户支付合同金额的20%、产品质保期满后客户支付合同总金额的10%。在合同中双方会明确产品交货期，现在合同金额较大，一般逐月交付，客户对设备验收通过后，公司将验收产品确认营业收入。
5、介绍下公司19年设备改造业务情况？ 
答：主要系公司给客户做的光伏设备的技术改造服务业务。随着光伏存量设备的增加及下游成本驱动的带动下，设备改造业务有较好的增长趋势，去年设备改造服务收入是1.65亿元，约占总营业收入5%左右。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2020年5月20日


